Capital Goods

AMPMODU-Verbindungs-Systeme

AMPMODU Interconnection Systems

AMP HV-100
Federleisten, bestiickt,
(Fortsetzung)

180°-Ausfiihrung

Steckrichtung von oben,
zweireihig,

vergoldet

Bauhohe 7,0 mm

und 8,5 mm

** Lage des Kontaktpunkts

Empfohlenes
Leiterplatten-Lochbild
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AMP HV-100
Receptacles, Loaded
(continued)

Vertical Mount

Top Entry,

Double Row,

Gold Piated

Total Height 7.0 mm
and 8.5 mm

** Position of contact point

Recommended
PC Board Layout

Polzahl

Bestell-Nummer/Part Number

No. of Positions

Bauhdhe 7,0 mm*

Bestell-Nummer/Part Number

Packungseinheit
Packaging Unit

Bauhéhe 8,5 mm

Packungseinheit
Packaging Unit

Total Height 7.0 mm* Total Height 8.5 mm
e 2 215307-2 352 215309-2 352
23 215307-3 240 215309-3 240
2x 4 215307-4 184 215309-4 184
X5 215307-5 144 215309-5 144
26 215307-6 120 215309-6 120
X7 215307-7 104 215309-7 104
2 19 215307-8 88 215309-8 88
2x 9 215807-9 80 215309-9 80
2% 10 1-215307-0 G2 1-215309-0 72
20 i 1-215307-1 64 1-215309-1 64
2yl 1-215307-2 64 1-215309-2 64
25613 1-215307-3 56 1-215309-3 56
2x14 1-215307-4 48 1-215309-4 48
2 x5 1-215307-5 48 1-215309-5 48
2x16 1-215307-6 48 1-215309-6 48

18-10

Weitere Polzahlen und/oder Bauhéhen sowie verzinnte Versionen
sind auf Anfrage lieferbar.

Other number of positions and/or connector heights as well as tinned

versions are available upon request.

Verbindlich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Sperzifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.




